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W O R U M
g e h T  e s ?

E I N I G E
i M P R e s s i o n e n 

Welche Technologietrends haben die besten Chancen? Was treibt die Branche an? 

Welche Standards werden sich etablieren? Welche neuen Verfahren können bald 

genutzt werden? Wie und wo können die Materialien für das neue Produkt oder 

das neue Verfahren beschafft werden?

Das TechnologyMountains Innovationsforum Smarte Technologien & Systeme 

bringt Unternehmer, Entwicklungsleiter und Entscheidungsträger aus der Industrie 

mit engagierten, kreativen Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland an einen 

Tisch und bietet die Plattform für Diskussion und Austausch.

Zum 8. Mal in Folge präsentieren Referenten fortgeschrittene Ideen, neue 

Konzepte, Forschungsergebnisse und aktuelle Projektvorhaben in den Bereichen 

Sensorik & Aktorik, Miniaturisierung, Präzisionstechnologien und intelligente 

Systeme.

Sie erfahren aus erster Hand, welches Potenzial in den Technologien steckt. 

Sprechen Sie gleich vor Ort über eine mögliche Verwertung oder beraten mit den 

Experten über weitere, gemeinsame Entwicklungsschritte.

TechnologyMountains e. V. setzt mit dieser Veranstaltung gezielt auf 

branchenübergreifenden Dialog und Austausch.
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F ü R
B e s u c h e R 

I H R E
V o R T e i l e

Erleben Sie innovative Technologie- und Technik-Highlights. Die Themen umfassen 

Smarte Sensorik & Aktorik, Miniaturisierung, Industrie 4.0 für KMUs, Intelligente 

Produkte, Smarte Fertigung & Montage und viele weitere aktuelle Themen.

Die Keynotes des Innovationsforums werden in diesem Jahr präsentiert durch            

Lars Knoke, Architect Strategy & Innovation und Jens Kottsieper, Technical Solution 

Specialist der Microsoft Deutschland GmbH sowie Dr. Ulrich Reiser, Projekt- und 

Gruppenleiter bei den Roboter- und Assistenzsystemen des Fraunhofer-Instituts für 

Produktionstechnik und Automatisierung IPA.

Sie erhalten am Tag der Veranstaltung unbegrenzten Zutritt zu über 25 Fachvorträgen 

und der veranstaltungsbegleitenden Ausstellung. Im Preis enthalten sind 

außerdem alle Unterlagen, Getränke und Pausenverpflegung sowie eine kostenfreie 

Parkmöglichkeit direkt am Veranstaltungsort. Auf Anfrage erhalten Sie einen         

WLAN-Zugang für die Dauer der Veranstaltung.

» TeilnahMegeBÜhR

440,- euro  

inkl. Veranstaltungsunterlagen, Pausenverpflegung und Parkplatz

10% nachlass 

für Buchungen bis zum 15.01.2016

50,- euro 

z.B. für Studenten und Doktoranden (Nachweise erforderlich)

Weitere Informationen unter  

www.innovation-forum.eu

Mitglieder des Technologieverbunds TechnologyMountains erhalten im  

Rahmen der Mitgliedschaft eine Tagungsteilnahme gratis.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie unter  

www.technologymountains.de/mitgliedschaft

» WähRenD Des gesaMTen Tages eRWaRTen sie:

a rund 30 highlights aus den Bereichen der smarten Technologien & systeme

a zahlreiche Vorträge und expertengespräche

a inspiration für eigene entwicklungsprojekte

a mehr als 200 entscheidungsträger

a organisierte one-To-one Meetings

a eine forumsbegleitende ausstellung

a Zugang zum Know-how renommierter institute und Forschungseinrichtungen

a interessante Kontakte und neue Partner für entwicklung, 
 Produktion und Marketing

a spannende gespräche in angenehmer und entspannter atmosphäre

» aussTellung unD VoRTeilsPaKeTe

Die Tagungsteilnahme als Aussteller oder gar als Premiumpartner ist eine weitere 

Möglichkeit für Ihr Unternehmen, für Kunden und Partner Mehrwerte zu schaffen 

und gegenüber den Teilnehmern sowie der Region Flagge zu zeigen. Hierfür haben 

wir für Sie einige Pakete mit attraktiven Leistungen geschnürt. Mehr Informationen 

zu den Preisen und Vorteilsangeboten erhalten Sie auf Seite 9.



» 6  7 «

D A S
P R o g R a M M 

D A S
P R o g R a M M

ab 9.00 uhr Registrierung

10.00 uhr Begrüßungstalk mit:

Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der IHK-Schwarzwald-Baar-Heuberg
Bernhard Kaiser, Bürgermeister der Stadt Donaueschingen
Dr. Harald Stallforth, Vorstandsvorsitzender des TechnologyMountains e. V.
Uwe Remer, geschäftsführender Gesellschafter der 2E mechatronic GmbH & Co. KG
Prof. Dr.-Ing. Roland Zengerle, Institutsleiter der Hahn-Schickard-Gesellschaft für 
angewandte Forschung e. V. Freiburg

10.30 uhr Keynotes

hololens – augmented Reality? Virtual Reality? go beyond with MixedReality  
Lars Knoke, Architect Strategy & Innovation, Microsoft Deutschland GmbH 
Jens Kottsieper, Technical Solution Specialist, Microsoft Deutschland GmbH
Die (service-)Roboter von morgen – aus den Fabrikhallen in den alltag 
Dr. Ulrich Reiser, Projekt- und Gruppenleiter Roboter- und Assistenzsysteme, 
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

12.00 uhr Mittagessen / Diskussion mit den experten / Fachausstellung / B2B-gespräche

13.00 uhr Precission Technologies & Prototyping smart components

Kontinuierlicher 3D-Druck für               
die serienfertigung  
Claus Aumund-Kopp,  
Fraunhofer-Institut für 
Fertigungstechnik und Angewandte 
Materialforschung IFAM 

Zwei-Photonen-Polymerisation auf 
Wafer-level-scale 
Eric Markweg,  
TETRA Gesellschaft für Sensorik, 
Robotik und Automation mbH 

Verbindungstechnologien für die 3D 
Montage - eine evaluierungsstudie 
Sascha Lohse,  
Finetech GmbH & Co. KG

industrial production of micro parts    
by Micro laser sintering  
Matthias Winderlich,  
3D MicroPrint GmbH

hochintegrierte stromsensoren 
für leistungselektronik mit hoher 
leistungsdichte in der elektromobilität 
Dr. Rolf Slatter, Sensitec GmbH

Multi-axial force measurement with 
optics 
Ákos Dömötör, OptoForce Ltd 

RFiD als eine 
Kommunikationsplattform im internet 
of Things 
Reinhard Jurisch, Micro-Sensys GmbH

aus Wärme strom erzeugen - Die 
nachhaltige stromversorgung für das 
internet of Things 
Frederick Lessmann, otego spin-
off project, Karlsruher Institut für 
Technologie KIT

14.00 uhr Kaffeepause / Diskussion mit den experten / Fachausstellung / B2B-gespräche

15.00 uhr Precission Manufacturing & assembly smart systems

smart adhesives for highly automated 
active alignment processes 
Maximilian Baum,  
DELO Industrie Klebstoffe GmbH  
und Co. KGaA

Planung und inbetriebnahme 
sensorgeführter 
Mikromontageprozesse effizient 
gestalten  
Sebastian Haag, Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnologie IPT

uV-laser und strahlsysteme zur 
flächigen Bearbeitung in der Display-
industrie  
Dr.-Ing. Oliver Haupt, Coherent 
LaserSystems GmbH & Co. KG

Mit neuen innovativen Technologien 
zu neuen Komponenten für einen 
komplexen Mikrosensor zum 
kontinuierlichen glukosemonitoring  
Dr. Hans-Joachim Freitag,                        
CiS Forschungsinstitut für 
Mikrosensorik GmbH

ViP – Vision in a Package 
Dr. Christiane Gimkiewicz, Centre 
Suisse d’Electronique et de 
Microtechnique CSEM SA 

sichere und durchgängige 
Kommunikationslösungen für  
industrie 4.0  
Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora, Hahn-
Schickard-Gesellschaft für angewandte 
Forschung e. V.

Funkbasiertes MDe-system zum 
nachrüsten 
Michael Wigant, WERMA Signaltechnik 
GmbH + Co. KG

Power-by-light: an innovative Power 
supply solution for smart systems 
Dr. Henning Helmers,                
Fraunhofer-Institut für Solare 
Energiesysteme ISE

16.00 uhr Kaffeepause / Diskussion mit den experten / Fachausstellung / B2B-gespräche

16.30 uhr embedded Technologies & Measurement innovation Management & cooperation

Die leichtigkeit des taktilen Messens                    
Bernhard Lichtenauer,                             
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Kombinierte Druck- und 
näherungssensorik                                 
Dr. Bernhard Brunner, Fraunhofer-
Institut für Silicatforschung ISC

Zerstörungsfreies Prüfen 
mittels infrarot-Thermografie                             
Peter Nicolaus, InfraTec GmbH

MiD - intelligente aVT im 3D-Format 
Uwe Remer, 2E mechatronic GmbH & Co. KG

Paradox Mittelstandsinnovation     
Marin Baraba & Bodo Henkel, 
Dekadi Baraba & Henkel Innovation 
Consultants PartG

ourPlant. The Prime 
Micro assembly Platform.                                                      
Uwe Schulz, Häcker Automation GmbH

Prozesse werden zu apps - Wie sie 
anwendungen einfach mobilisieren  
Jens Vanicek, ALL4NET GmbH

Verbundprojekte als  erfolgsfaktor 
für smarte Kunststoffprodukte        
Siegfried Kaiser, Kunststoff-Institut 
Südwest GmbH & Co. KG

17.30 uhr gemeinsames abendessen / get-together
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I H R E
i n V e s T i T i o n

A N M E L D U N G  &
i n F o R M aT i o n e n 
» anMelDung

Anmeldung bitte per E-Mail an giesser@technologymountains.de  

per Telefax an: +49 (0) 7721 922-9181  

oder online unter www.technologymountains.de/anmeldung

 

» ihRe ansPRechPaRTneR

Marcel Trogisch 

Telefon: +49 (0) 7721 922-170 

E-Mail: trogisch@technologymountains.de 

Martin Preil 

Telefon: +49 (0) 7721 922-206 

E-Mail: preil@technologymountains.de

» VeRanTWoRTlicheR VeRansTalTeR

TechnologyMountains e. V., Romäusring 4, 78050 Villingen-Schwenningen 

Vorstandsvorsitzender: Dr. Harald Stallforth  

Vereins-Nr. VR 1289, Amtsgericht Villingen-Schwenningen

»  ausgeZeichneT

aussteller Vorteilspack 
Basic Plus

Vorteilspack 
Business

Vorteilspack 
Professional

investition 1.500,- 2.400,- 3.900,-

3 m2 ausstellungsfläche
inkl. eine Person als Standbetreuung 590,-

4 m2 ausstellungsfläche
inkl. eine Person als Standbetreuung 780,-

6 m2 ausstellungsfläche
inkl. zwei Personen als Standbetreuung 980,-

eintrittskarte zum innovationsforum a a a

3 m2 ausstellungsfläche a

6 m2 ausstellungsfläche a

Firmenlogo auf homepage* a a a

anzeige im Tagungsband*
DIN A5, farbig a a

umschlagsanzeige im Tagungsband*
DIN A5, farbig a

einleger im Tagungsband* a a

Firmenlogo auf dem umschlag des Tagungsbandes* a a

Firmenlogo auf dem Veranstaltungsflyer* a

Zusätzliche eintrittskarten 
z.B. für Kunden und Geschäftspartner usw.

2 stk. 3 stk. 6 stk.

* Nur im Rahmen des jeweiligen Paketes buchbar. Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Early-Bird-Rabatt bis zum 15.01.2016 |       10% Nachlass auf die Teilnahmegebühr
TechnologyMountains-Mitglieder |       10% Nachlass + eine Freikarte
Studenten und Doktoranden |       50,- Euro Eintritt fürs Innovationsforum (brutto) 
(Entsprechender Nachweis erforderlich)
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LO C AT I O N
o R T  &  a n F a h R T

L O C AT I O N
a n F a h R T s s K i Z Z e 

» auTo Donaueschingen liegt verkehrsgünstig im Schnittpunkt  

  von drei Bundesstraßen: 

  B27 Stuttgart – Schaffhausen / B31 Freiburg – Lindau /  

  B33 Offenburg – Konstanz

  In unmittelbarer Nähe verläuft die Bundesautobahn A81   

  Stuttgart-Singen, die über einen Zubringer A864 in wenigen   

  Minuten erreichbar ist. Die Donauhalle befindet sich zentral im  

  Stadtkern, ein paar Gehminuten vom Bahnhof entfernt.

» Bahn Donaueschingen ist ein Bahnknotenpunk. Es halten alle Züge.

   

» FlugZeug Regionalflugplatz Donaueschingen 

  Flughafen Stuttgart: ca. 120 km 

  Flughafen Zürich / Schweiz: ca. 140 km 

» anschRiFT Donauhallen Donaueschingen 

  An der Donauhalle 2, 78166 Donaueschingen 

  Telefon: +49 (0) 771 897 819-0 

  info@donauhallen.de

   

» PaRKMöglichKeiTen Auf dem Vorplatz stehen 100 Stellplätze zur Verfügung.  

  Im gesamten Innenstadt-Bereich stehen weitere  

  Parkmöglichkeiten zur Verfügung. 

AnfAhrt

Mit dem Auto

Donaueschingen liegt verkehrsgünstig im Schnittpunkt von 3 Bundesstraßen: 

Bundesstraße 27 Stuttgart-Schaffhausen

Bundesstraße 31 Freiburg-Lindau

Bundesstraße 33 Offenburg-Konstanz

In unmittelbarer Nähe verläuft die Autobahn A81 Stuttgart-Singen

Per Bahn

Donaueschingen ist ein Bahnknotenpunkt. Es halten alle Züge.

Mit dem Flugzeug

Flugplatz: Verkehrslandeplatz Donaueschingen

Flugplatz Stuttgart ca. 120 km

Postanschrift

Donauhallen

Friedrichstraße 3

D-78166 Donaueschingen

Telefon +49 (0) 7 71 / 89 78 19-0

Fax +49 (0) 7 71 / 89 78 19-25

info@donauhallen.de   

www.donauhallen.de

Zieleingabe Navigationsgerät 

für Besucher

An der Donauhalle 2

D-78166 Donaueschingen
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eine VeRansTalTung Von


